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在本目录中，尺寸、式样书只记载了主要的部分内容。关于详细内容请申请图纸、式样书进行确认。

另外，使用时请交换正式交付式样书。

1. 使用高度范围广，可提高设计的自由度
2. 弹簧的应力不会直接施加在焊接部的构造，降低了焊锡裂纹的风险。
3. 设有塑胶壳，可以防止端子前端部在组装过程中的接触变形，并确保高坚固性。

▮特征

▮规格

接地端子
接地端子：ET-M系列

图号 本体高度 使用高度 接点荷重 额定电压电流

CPB5501-2900F 6.0mm 4.0 to 5.5mm 0.2 to 1.3N 10V AC/DC, 3A

CPB5501-3000F 5.0mm 3.2 to 4.5mm 0.2 to 1.1N 10V AC/DC, 3A
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